
第 39 回宇宙用部品連絡会アジェンダ案 
 

日時： 平成 27 年 12 月 18 日（金）13：30～17：10 
場所： ㈱スカイインテック タワー111 4 階スカイギャラリー（富山駅北口徒歩 4 分） 

 
1. 開会の挨拶 
 
2. JAXA からの情報     （13：30－14：30 60 分） 

2.1 平成 27 年度 戦略部品開発状況及び将来に向けた宇宙用部品研究の方向性 
2.2 宇宙用 CBGA パッケージの開発 
2.3 認定制度（規程、JAXA-QTS-2000）見直しに関する報告 

 
3. 部品ユーザからの情報      （14：30－15：05 35 分） 

3.1 三菱電機㈱ 鎌倉製作所 
3.2 三菱プレシジョン㈱ 

 
4. 部品メーカからの情報     （15：05－15：25 20 分） 

4.1NASDA RLS-T シリーズ、NASDA RNS シリーズの QML 化計画の延期について／真田 KOA㈱
4.2NASDA RWS80 シリーズ端子不具合に関する進捗状況について／真田 KOA㈱ 
4.3 混成集積回路（クラスⅡ）の新規認定／福島アビオニクス㈱ 

 
◆休 憩◆       （15：25－15：40 15 分） 
 
5. 部品生産のスケジュールに関するお知らせ   （15：40－15：45 5 分） 
 5.1 POL DC/DC コンバータ（新規募集）／日本アビオニクス㈱ 
 
6. QPL／QML 部品認定状況報告     （15：45－16：00 15 分） 

6.1 共通部品等の認定状況 
6.2 QTS／ADS の改定状況 
6.3 認定部品の変更管理状況 

 
7. 海外情報       （16：00－16：40 40 分） 

7.1 G12/11 報告 
7.2 ISTFA2015 開催報告／富士エレクトロニクス㈱ 
7.3 その他海外情報 
 

 
8. その他       （16：40－17：10 30 分） 

8.1 アンチヒューズ型 FPGA の PPBI (Post Programming Burn-In)／HIREC㈱ 
  第 5 回半導体デバイスの放射線照射効果研究会開催案内／HIREC㈱ 
8.2 MEWS 開催報告 
8.3 今年度及び次年度の予定について 

 
 
9. 閉会の挨拶 
 
※意見交換会（17：30～19：30） 
 


